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Kirjatkaa Flingaan (Flinga - Projektin materiaalit) mahdollisimman
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https://flinga.fi/s/FFA4ZUN

Mita raaka-aineita kayttamiinne
materiaaleihin tarvitaan?

Merkitkad Flingaan komponenteissanne tarvittavat raaka-aineet
mahdollisimman tarkasti
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Mita tapahtuu rakennelmillenne
galan jalkeen?
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Elinaarianalyysilla rakennetaan
kokonaiskuvaa siita, mitka ovat
tuotteeseen kuluvien resurssien ja
sen alheuttamien paastojen
ymparistovaikutukset
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Ymparistovaikutukset

Ref. ecoinvent database
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What's causing the global semiconductor shortage?

Samsung said it may delay the release of the
new Galaxy Note smartphone until 2022

Automakers like Volkswagen, Honda, Toyota,
General Motors, and Ford were forced to Fl

tamnararilv ehiit dawn neadiintinn

and Xbox Series X and S, could become
harder to findas demand surges
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The Tougian River, seen in March, and other sources of water for Taiwan's semiconductor industry are drying up
PHOTO: ANN WANG/REUTERS

By Stephanie Yang
April 16, 2021 5:30 am ET
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that is home to two-thirds of the world semiconductor manufacturing capacity during the

worst global chip shortage in recent memory.
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Elektroniikkajatteen maara kasvaa tasaisesti,
Ja siité kierratetaan alle viidennes.
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Mita voildaan
tuotesuunnisttelussa
huomioida taman tilanteen
parantamiseksi?
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Kestavan suunnittelun periaatteita

joustavuus
epair mukautuvuus
educe luotettavuus
euse kestavyys
ecycle uudelleenkaytettavyys
korjattavuus

Lisaa aiheeseen liittyen: https://youtu.be/tIPlp_Kn7{4,
Aalto-yiopisto https://youtu.be/v\cEFRvUONWQS,
A. prorhi i v https://youtu.be/kAPOc25ApP0
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Natural
resources

Incineration and
T
landfilling Extraction of

raw materials

Recovery
\ Ty Suunnitteluvaiheessa tehtyjen
Deoss [\ paatdsten vaikutus tuotteen
| e elinkaaren aikaisiin ymparisto- ja
\ resurssivaikutuksiin on n. 85 %

Use and V 4

naintenan
maintenance Packaging and

distribution . .
\ — Knight and Jenkins, 2009

www.lifecycleinitiative.org
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http://www.lifecycleinitiative.org/

Planetary boundaries

BIOSPHERE INTEGRITY

Bl CUMATE CHANGE

(Not yet
quantified)

NOVEL ENTITIES
"+ _ (Notyet quantified)

LAND-SYSTEM
CHANGE
STRATOSPHERIC
OZONE DEPLETION
FRESHWATER USE

.~ ATMOSPHERIC AEROSOL
7 LOADING
(Not yet quantified)

ACIDIFICATION

W Below boundary (safe)
In zone of uncertainty {increasing risk)
1 Beyond zone of uncertainty (high risk)

BIOGEOCHEMICAL
FLOWS
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Kysymyksia?
Kommentteja”
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